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(57) Abstract: The invention relates to a method for forming and smoothing a hollow-profile guide rail (101) of a lift system, com-
prising the use of a smoothing apparatus (1). The smoothing apparatus (1) is designed to smooth opposing surfaces (109, 111) on a
hollow-profile guide rail (101) of a lift system. The smoothing apparatus (1) comprises a guide device (3), a removal device (5) and a
pressing device (7). The guide device (3) is designed, for example with the aid of rollers (15), to be moved in a low-friction manner in
a longitudinal direction (9) along a first (109) of the opposing surfaces (109, 111) and in so doing to guide the smoothing apparatus (1)
along the first surface (109). The pressing device (5) is designed, for example with the aid of spring elements (21), to press the removal
device (7) away from the guide device (3) and toward a second (111) of the opposing surfaces (109, 111). The removal device (5) is
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designed, for example with the aid of a rasp element (25), to remove material from the second surface (111) during a movement in the
longitudinal direction (9) along the second surface (111).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Bilden und Glétten einer als Hohlprofil ausgefithrten Fithrungsschiene (101) einer
Aufzuganlage vorgeschlagen, welches die Verwendung einer Glattvorrichtung (1) umfasst. Die Glattvorrichtung (1) ist zum Glitten von
einander gegeniiberliegenden Oberfldchen (109, 111) an einer als Hohlprofil ausgefithrten Fithrungsschiene (101) einer Aufzuganlage
ausgestaltet. Die Glattvorrichtung (1) umfasst eine Fithrungseinrichtung (3), eine Abtrageinrichtung (5) und eine Anpresseinrichtung
(7). Die Fithrungseinrichtung (3) ist beispielsweise mithilfe von Rollen (15) dazu eingerichtet, um reibungsarm in einer Léngsrichtung
(9) entlang einer ersten (109) der gegeniiberliegenden Oberflachen (109, 111) bewegt zu werden und dabei die Glattvorrichtung (1)
entlang der ersten Oberfldche (109) zu fithren. Die Anpress- einrichtung (5) ist beispielsweise mithilfe von Federelementen (21) dazu
eingerichtet, um die Abtrageinrichtung (7) weg von der Fiithrungseinrichtung (3) und hin zu einer zweiten (111) der gegeniiberliegenden
Oberfliachen (109, 111) zu pressen. Die Abtrageinrichtung (5) ist beispielsweise mithilfe eines Raspelelements (25) dazu eingerichtet
ist, um bei einer Bewegung in der Langsrichtung (9) entlang der zweiten Oberfliche (111) Material von der zweiten Oberfliche (111)
abzutragen.



